INHALT

;‘/ \'\‘\
//“ ‘)‘ . l‘
| \ |
_

INHALT

Konnte eine Baugruppe im Rework verdndert wor-
den sein? Viele verschiedene Ansitze — darunter das
gezeigte Schliffbild , das das metallographische
Feingefiige von Lotstellen zeigt — helfen, mogli-
chen Manipulationen auf die Spur zu kommen

Ein franzosisches Start-up-Unternehmen
mdchte mit Microbatterien ganz hoch hinaus
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Neue Funktionen und Moglichkeiten im PCB-
Design-Tool CR-8000 von Zuken

Mit Semiflex besteht die Moglichkeit, 3D mit
Standard-Leiterplattenverfahren zu realisieren
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Baugruppentest in Echtzit als Serviceangebot: Dank Flying-Probe-Tester
konnen alle Kundenanforderungen abgedeckt werden

Sauberer Laserschnitt: Welche Verfahren konnen dazu beitragen, dass die
Laserbearbeitung wirtschaftlicher und besser wird?
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Hochste
Qualitdtsstandards fiir

Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C
Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fiir
hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fir |hre
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (06352 75326-0

E: contact(@ventec-europe.com
¥ Follow [@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Erst eine lonenchromatographie nach Sauerstoffbombenverbrennung
stellt wirklich sicher, dass keine Halogene in der Létpaste waren
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www.leiton.de — Bald noch mehr in der Online-Kalkulation:

Neben ausgefallenen Technologien wie Semiflex, Impedan-
zen, Aluminiumtrager- und Aluminiumkern-, Dickkupfer-,
Rogers-, Megtron- und Flexplatinen sind demnéchst auch
Starrflex und Kupfertrégerplatinen in der Onlinekalkulation
verfiighar. Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns an oder
besuchen uns auf der electroncica 2018, Stand B1.333.
Wir beraten Sie gerne.
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